
中华口腔医学会口腔修复学专业委员会第十二次全国口腔

修复学学术会议 

会议通知 

 

中华口腔医学会口腔修复学专业委员会第十二次全国口腔修复学学术会议

将于2018年7月22-7月24日在吉林省长春市召开。本次会议由中华口腔医学会口

腔修复学专委会和中国国际科技交流中心共同主办，吉林大学口腔医院承办；

本次会议的主题是“口腔修复治疗的多学科思考”；同期还将举办优秀病例展

评以及优秀壁报展评，同时召开中华口腔医学会口腔修复学专业委员会全委

会，欢迎口腔修复学及相关学科研究、应用人员踊跃投稿和参会。参会者将授

予中华口腔医学会I类继续教育学分3分（项目编号：口继教字2018-037）。 

一、会议地点 

吉林省宾馆（吉林省长春市人民大街2598号） 

二、大会日程 

1) 7月22日 10:00—20:00 大会注册报到及会前会 

2) 7月23日 开幕式及专题演讲 

3）7月24日 专题演讲； 

三、征稿须知 

1）征稿内容：凡有关以下内容稿件均可投稿:口腔修复的多学科思考、数

字化修复、口腔种植、美学修复及口腔修复相关领域的基础、临床和教学研究

等。 

  2）征稿要求：请采用 Microsoft Word准备稿件。稿件要求为 800字以内

中文摘要。摘要按目的、材料和方法、结果、结论的格式书写。文题下方注明

作者姓名、单位，正文下方注明电子邮件地址、联系电话、详细通讯地址和邮

政编码。字体要求：文题：宋体，四号字，加粗；作者姓名,单位: 宋体，五号

字；正文: 宋体，小四号字；文尾通信信息：宋体，五号字。 

3）截稿日期：2018 年 6月 28日 



4）投稿方式：线下投稿。邮件标题为“第一作者姓名+单位”, 请将稿件

发至邮箱：jdkq_xf@163.com。不接收任何纸版常规邮寄稿件。稿件将由专委会

专家评选后汇编成论文集，优秀稿件有机会安排大会交流。 

5）发表类型：口头报告、病例展评、壁报展示、论文汇编 

6）被录用的稿件作者请务必于 6月 28日前注册付费。 

7）投稿联系人：刘晓秋，电话：13944153186. 

四、注册与付费 

请登录官网 www.cpscsa.com 了解“注册与付费”页面详细规定后，再点击

“在线注册”办理注册和付费手续。 

一）注册费标准（单位：元） 

注册付费日期 
中华口腔医学会会员 CSA 

口腔修复专科会员 CPS 

在校学生（凭有效证

件） 
其他代表 

5.24 开始会前注册付费 

6.28前（含） 700 400 800 

6.29-7.21 停止会前注册付费 

7.22-24（现

场） 
900 400 1000 

二）注册方式： 

方式1.登录年会官网www.cpscsa.com进行在线注册； 

方式2.到“下载中心”下载并填写注册表后发送到kqxfhuiwuzu@126.com； 

邮件题目格式：单位+姓名+事由，如：“北大口腔医院李明注册”或“XX单位

团队注册”。线下注册代表请务必收到会务组的身份审核确认邮件后再办理付

费手续。 

三）付费方式（2018 年 6月 28日截止） 

会前： 

  1.在线付费：在线注册时按系统提示操作即可 

2.银行转账：（请务必附言：“口腔修复”+单位+姓名+注册号） 

开户名：中国国际科技交流中心。 

开户行：中国银行总行营业部。 

账  号：778350008189 

mailto:jdkq_xf@163.com


3.支票或现金：北京地区可到北京市海淀区学院南路86号东楼707室付费      

（预约：010-62180723、010-62180144）。 

现场：现金（人民币）、POS机刷卡 

付费须知：注册费正式发票统一由中华口腔医学会提供，现场报到时领取。 

退费标准：2018 年 6 月 28 日前（含）发送邮件的，退费 70%，退款会后

统一办理。6 月 29 日起（含现场付费）不予退费。 

 “CSA口腔修复学专业委员会”微信公众号，敬请关注！ 

 

 

 

 

 

 

 

五、住宿与交通 

会议期间住宿和交通费用自理，详情请见官网和官微。 

六、联系方式 

会务组：010-62180723、010-62180144      邮  箱：kqxfhuiwuzu@126.com 

学术组：刘晓秋(13944153186)              邮  箱：jdkq_xf@163.com 

 

 

中华口腔医学会口腔修复学专业委员会 

                                         2018年 5月 10日 
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